等离子手术系统技术参数

数量：1台

预算：单价3万元    合计3万元

一、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、 性能指标：

1.输出模式：

等离子汽化切割：不少于10档可调

等离子汽化凝血：不少于10档可调

等离子汽化打孔：不少于10档可调

等离子消融凝血：不少于10档可调

具备阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。

三、界面显示及指示：按键式操作界面，LED数码显示

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

3、刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示；

四、性能特点：

一）、实用性体现：

1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。

2、两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式。

3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能

5、具备多极吸引切割功能及配置，开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。

6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

7、治疗主机声音大小可调节。
8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

10、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

11、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

12、能通过脚踏开关启动、切换模式。

二)安全可控： 

1、低温控制：工作温度小于70℃，创面无碳化，周边组织损伤小。

2、操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用小于100微米。

五、系统配置：

1、系统主机（声光数字显示及控制系统）；

2、脚踏控制器；

3、等离子手柄连线；

4、转运平车一辆

六、其他：

1 到货周期：签订合同后30天内到货

2 质保期：3年

3 付款方式：到货验收合格后支付100% 

